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Národní předmluva

Citované normy

EN 165000-1:1996 zavedena v ČSN EN 165000-1 Vrstvové a hybridní integrované obvody. Část 1: Kmenová
specifikace. Postup pro schválení způsobilosti (35 8765-1) (v návrhu)

EN 100114-1:1994 zrušena, nahrazena EN 100114-1:1996 dosud nezavedenou

EN 100012:1995 zavedena v ČSN EN 100012 Základní specifikace. Rentgenologická kontrola
elektronických součástek (34 1770)



EN 100015 soubor, zaveden v souboru ČSN EN 100015 Základní specifikace. Ochrana elektrostaticky
citlivých součástek (35 8725)

CECC 00114/III Doporučení CECC je dostupné v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1,
Biskupský dvůr 5

CECC 00016 Doporučení CECC je dostupné v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1,
Biskupský dvůr 5

Obdobné mezinárodní a regionální normy

DIN EN 165000-3:1996 Integrierte Hybrid- und Schichtschaltungen - Teil 3: Selbst-Auditierung-
-Checkliste und Bericht für Hersteller von Integrierten Schicht- und Hybridschaltungen (Hybridní a
vrstvové integrované obvody - Část 3: Přehled vlastních auditů a protokol, pro výrobce vrstvových a
hybridních integrovaných obvodů)

BS EN 165000-3:1996 Film and hybrid integrated circuits. Self-audit checklist and report for film and
hybrid integrated circuits manufacturers (Vrstvové a hybridní integrované obvody. Přehled vlastních
auditů a protokol, pro výrobce vrstvových a hybridních integrovaných obvodů)

Vypracování normy

Zpracovatel: TESLA SEZAM, a.s., Rožnov pod Radhoštěm, IČO 15503402, Ing.Dagmar Balášová

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Jiří Strnad
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Deskriptory: quality, generic specification, hybrid circuits

Vrstvové a hybridní integrované obvody
Část 3: Přehled vlastních auditů a protokol pro výrobce vrstvových

a hybridních integrovaných obvodů

Film and hybrid integrated circuits
Part 3: Self-audit checklist and report for film
and hybrid integrated circuit manufacturers

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-03-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní
předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez



jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v
Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou
notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného
království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována CLC/TC CECC SC47AX (dřívější CECC/WG 21) „Vrstvové a
hybridní integrované obvody“.

Text návrhu byl předložen k jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC 1996-03-05
jako EN 165000-3.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní
úrovni vydáním  identické národní normy
nebo vydáním oznámení o schválení EN
k přímému použití  jako normy národní                                                               (dop)       1997-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1997-03-01

Tato norma, EN 165000-3, Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 3: Přehled vlastních auditů a
protokol, pro výrobce vrstvových a hybridních integrovaných obvodů, se má používat společně s
dalšími částmi EN 165000, a to:

Část 1: Kmenová specifikace - Postup pro schválení způsobilosti



Část 2: Vnitřní vizuální kontrola a speciální zkoušky

Část 4: Informace pro zákazníka, plány úrovní hodnocení výrobku a vzorová předmětová
specifikace

Tato Část 3 je především míněna jako vzor pro výrobce a v této formě se nepovažuje pro zákazníka
za podstatnou.

Část 4 se považuje za základní dokument pro všechny uživatele; především obsahuje pomocný
úvodní oddíl, který je zaměřen na potenciální zákazníky a má vysvětlit základní filozofii, ze které
celá norma vychází.
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1 Předmět normy

Tento přehled je určen k použití v pracovních skupinách pro vnitřní hodnocení u výrobců hybridních
mikroobvodů. Poskytuje výrobci hybridních obvodů a ONS průběžné informace o řízení výrobního
procesu tím, že ukazuje na stupeň shody s EN 165000-1. Není zaměřen na to, aby obsahoval požadavky
na systém jakosti.

-- Vynechaný text --


